
PLEISTERWIJZER

(1)	 Pleister te beschermen met MEMBRANE LIQ of DOUCHE KIT LIQ.
(2)	 Een aanhechtingslaag van de pleister zelf aangemaakt met een verdunning van 1 deel COMPAKTUNA® (PRO) met 2 delen water.
(3)	 Voor industriële toepassingen gelieve ons te contacteren.
(4)	 Op ondergronden met optrekkend vocht adviseren we een minimum dikte van 15 mm.
(5)	 10 mm is de minimum dikte voor een waterdichte pleister op muren - op vloeren adviseren we een minimum dikte van 20 mm.
(6)	 Uitdrogend cementeerwerk beschermen tegen vorst, neerslag, felle wind en directe zon. Tijdens de uitharding beschermen tegen uitdroging door het afdekken met plastiekfolie of 

regelmatig bevochtigen met een fijne waternevel.
(7)	 De afwerking is waterdicht maar wel dampdoorlatend.

PUTZUNA® BA-W PUTZUNA® HY PUTZUNA® PL

MOGELIJKE TOEPASSINGEN

binnenmuren - snelbouw en volle steen * * * - * * *

binnenmuren vochtige ruimtes    * * * (1) - * * *

inloopdouches    * * * (1) * * * * *

buitenmuren die onbedekt blijven * * - * * *

buitenmuren bedekt met waterdichte laag    * * * (7) -    * * (7)

plint onder en boven maaiveld -    * * (6)    * * * (6)

zwembad en vijver dieper dan 60 cm - * * * -

vijver minder dan 60 cm diep - * * * * *

kelder - * * * -

waterciterne - * * * -

riolering & aalput (3) - * * * -

TECHNISCHE PARAMETERS

verbruik 1,5 kg/mm/m2 1,9 kg/mm/m2 1,7 kg/mm/m2

verwerkingstijd 1 h 30 1 h 30 2 h 00

te verwerken met pleistermachine in continu √ X √

max. laagdikte per laag 15 mm 15 mm 15 mm

max. totale laagdikte 30 mm 30 mm (4) 30 mm (5)

% aanmaakwater 18 à 19,5 % 11 à 13 % 18 à 21 %

aanbrandlaag aanbevolen (2) verplicht (2) verplicht (2)

gebruikstemperatuur +5°C / +30°C +5°C / +30°C +5°C / +30°C

drukvastheid CS IV  > 6 MPa CS IV  ± 45 MPa CS IV  ± 12 MPa


